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Abstract (en)
Production and/or heat treatment of a spatial composite material made from at least two materials with different thermal expansion coefficients
comprises heating the composite during its production and/or heat treatment, and cooling. The composite passing through a temperature interval
during cooling in which the materials are present in the solid aggregate state. When the composite passes the temperature interval, an isostatic
pressure is exerted above the high temperature limit of elasticity so that the material is practically deformed in the micro-region. Preferred Features:
The height of the pressure is selected depending on the cooling speed. A higher pressure is selected with increasing cooling speed.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen und/oder Wärmebehandeln eines räumlichen Werkstoffverbunds von wenigstens zwei
Werkstoffen (1,2) mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, wobei der Werkstoffverbund zu seiner Herstellung und/
oder bei der Wärmebehandlung erwärmt und anschließend abgekühlt wird, wobei der Werkstoffverbund während der Abkühlung ein
Temperaturintervall durchläuft, in dem die wenigstens zwei Werkstoffe im festen Aggregatzustand vorliegen, und wobei während des Durchlaufens
des Temperaturintervalls auf den Werkstoffverbund ein isostatischer Druck (p) oberhalb der Warmstreckgrenze zumindest eines der wenigstens zwei
Werkstoffe ausgeübt wird, so daß dieser Werkstoff zumindest im Mikrobereich plastisch verformt wird. Die Erfindung gestattet es, die Qualität von
Werkstoffverbunden aus wenigstens zwei Werkstoffen mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten zu verbessern. <IMAGE>
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